
证券代码：300331 证券简称：苏大维格

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动

类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 √业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □电话会议

□其他： （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称

及人员姓名
参加公司2025年度业绩网上说明会的全体投资者

时间 2026 年 5 月 15 日 15:00-17:00

地点
深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”

栏目

公司接待人员

姓名

董事长、总裁：朱志坚

董事、副总裁：蒋林

财务负责人：李玲玲

独立董事：凌华

董事会秘书：王志

投资者关系活动

主要内容介绍

公司于 2026 年 5 月 15 日 15:00-17:00 采用网络远程的方式举行了

2025 年度业绩说明会，针对投资者关心的问题进行了回复：

1、尊敬的朱总，希望公司发力半导体设备赛道，制定周密计划，

加大投入力度，集中优势资源，瞄准关键环节，打造成为国内一流、世

界知名的半导体设备制造商，请您介绍一下在这方面的设想和举措？

答：感谢您的关注与建议。公司将基于战略发展规划，对公司技术

储备、产品类型与业务领域进行深度梳理，对盈利能力较差的低效资产



进行有效处置，集中资源发展微纳光学主业，通过多种方式和渠道，积

极拓展各类超精密光学设备和微纳光学器件及直写光刻、量检测设备等

高端半导体设备的量产应用，提升公司营收和利润规模，促进公司的快

速高质量发展。详细情况敬请查阅公司定期报告相关章节内容，以公司

公告内容为准。

2、请问蒋林副总，维普半导体目前订单情况如何？本年度后续 3

个季度半导体设备的景气度会持续吗？

答：维普半导体订单状况良好，详细情况敬请关注公司相关公告或

维普半导体官方信息，以公司公告内容为准。

3、请问朱总，收购维普半导体后，如何更好的发挥协同作用，加

大研发力度扩大量检测设备的产量?

答：维普半导体是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已

实现规模化量产的企业，设备产品已实现了对下游主要半导体掩膜版生

产厂商（包括晶圆厂自建配套工厂和独立第三方掩模厂商）的覆盖。公

司在高端智能装备领域研发、生产和销售各类激光直写光刻机和纳米压

印光刻机，其中以激光直写光刻机为主，激光直写光刻机是用于生产制

造光掩模的核心设备之一。公司一直致力于积极拓展激光直写光刻机在

半导体光掩模制造领域的量产应用和国产替代，潜在客户群体和维普半

导体现有客户体系基本重叠，收购维普半导体，利用其现有客户资源，

有利于减少公司的客户开发成本和产品验证周期。此外，公司在光学系

统、精密运动控制平台上有较深的技术积累，维普半导体则在核心算法、

软件系统、电气电控系统等方面有技术优势和量产经验。收购后，双方

优势互补，可进行深度的技术与资源整合，进一步增强双方技术实力，

提高产品的迭代速度与设备的竞争力。

4、请问，语荻光电目前和公司合作状况如何？对于下一步继续深

化合作有何构想？

答：公司与上海语荻光电有限公司合作情况及后续安排敬请关注公

司相关公告，以公司公告内容为准。

5、尊敬的凌华董事，您拨冗参加业绩说明会，非常感谢！对于公



司收购维普半导体和入股语荻光电过程中，是如何保护中小投资者的利

益的？

答：本人作为公司独立董事，在公司收购维普半导体过程中积极了

解标的公司行业及经营情况，督促公司组织董事会成员及专业技术人员

前往标的公司现场考察，充分掌握标的公司实际情况。并积极参加公司

董事会等会议，认真审阅相关中介机构报告及交易文件，对公司履行的

审批流程、公告文件进行了仔细核查，对交易定价等信息发表了独立、

客观的独立意见。在上述收购过程中，本人充分行使了公司及股东赋予

的独立董事职权，保障了公司及股东特别是中小股东的合法权益。

6、董事长，您好，目前半导体设备和光电景气度持续，公司也在

这方面进行了布局，作为小股东，我们感到欣慰，但同时也希望公司继

续加强和深化在这些方面的布局，同时对于亏损较大、前景堪忧的赛道

尽早进行优化，这方面希望您和管理层多进行思考，谢谢。

答：感谢您的关注与建议。公司将持续完善治理结构，以公司战略

发展规划为抓手，以上下游产业链条为纽带，聚焦光学主业。对于亏损

或发展前景有限行业，公司将采取合理措施，有效处置低效资产。详细

情况敬请关注公司定期报告等相关公告，以公司公告内容为准。

7、尊敬的财务负责人，公司最近收购维普半导体、入股语荻光电、

参与基金等动作不断，后续公司财务健康状况有保证吗？

答：感谢您的关注。公司对外投资行为均围绕战略规划审慎推进，

并对公司资金状况、投后安排等事项进行了统筹考虑。公司在并购过程

中除使用自有资金外，还充分利用了“并购贷”，极大地缓解了资金压

力。截至 2026 年 3 月底，公司资产负债率为 53%，公司债务规模可控，

授信充足，现金流稳定。后续公司将通过提升盈利能力、合理运用银行

贷款、资本市场融资等方式筹措资金，将公司债务水平和财务风险控制

在合理范围内。详细信息您还可关注公司定期报告等相关公告，以公司

公告内容为准。

附件清单 无



日期 2026 年 5 月 15 日


